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your BEST camera module partner

KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR

Médulo de camara con enfoque automatico sin infrarrojos y interfaz
PLCC MIPI OnSemi AR1335 de 13 MP

Vista frontal Vista trasera

Especificaciones

Médulo de camara n.° KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR
Resolucién 13 MP
Sensor de imagen PLCC AR1335
Tipo de sensor 1/3.2"
Tamaiho de Pixel 1.1umx 1.1 um
EFL 3.81 mm
F.NO 2.20
Pixel 4208 x 3120
Angulo de visién 74.4°(DFOV) 62.7°(DFOV) 48.7°(VFOV)
Dimensiones de la lente 8.50 x 8.50 x 5.60 mm
Tamaio del médulo 110.00 x 8.50 mm
Tipo de médulo Enfoque automatico
Interfaz MIPI
IC del controlador VCM de en-
foque automatico CN3927
Tipo de lente Lente sin filtro IR
Temperatura de funcionamiento -30°C a +70°C
Conector de acoplamiento DF30FC-30DS-0.4V

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



_J |(J  CMOS CAMERA MODULES _ ‘u.a

your BEST camera module partner

KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR

Médulo de camara con enfoque automatico sin infrarrojos y interfaz
PLCC MIPI OnSemi AR1335 de 13 MP

Vista superior Vista lateral

e

Vista inferior Conector de acoplamiento

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



A B C D E
xo_l_m Version Information Dafe
V10 First Version 10-18-2019
PIN | SIGNAL V2.0 Change PIN signal and cannecfar 3-9-2021
1 | AFVDD 2.8V
M __u/_/w_u_uﬁm< 4208 V2.7 Mipi impedance confrol 2-16-2022
L oovosY S 5.60+0.20(Micro Height)
6 | AGND 5.40+0.20(Normal Height)
s Toan 8.50+0.10 5.10+0.20(VCM Height)
9 | sbA |
10 | scL -
11 | RESET —
12 | NC T
13 | GND =)
LM
u e 5
16 | MDP3 . 0.20+0.05 ~
17 | MDN3 m Steel Grounding 7 i 500+0 10
18 | GND -
20 | MDN2 - Double.
M _m_uw ) 0.12+0.03 Em
FPC Adh ( FCCL, ED
> O \ \ esiveless \\
24 | GND =
25 | MCP = |
ww %_noz = DF30FC-30DP-0.4V 7 ()
28 | MDPO L 020005
29 | MDNO \moowoéoj Steel Grounding L 00
30 | GND
TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW
NOTE:
1.The device slave address:0x6C(w).0x6D(r)
Paramerers /2 ~ lLens specificafions , ,
I\ Sensor specificafions FOV: T4.4°(D).62.7°(H).48.7°(V). Kal ﬁ@@ Hmmjjog@%m DﬂQC@ Ltd
Image Sensar: AR1335CSSC32SMD20 F/NO: 27
Pixels 11umx1.1um TV distorfions <15% Umm@:mg w< V\Amfj Model Name: KLT-M3MA-AR1335 V22 PLCC NIR
ﬁmjm H%Umu A\wm TOma ﬁmjﬁyfju wméﬁ:ﬁ: Projection Type:| Unit Material
Important Voltage Descripfion: DVDD1.2V | Compositions 5P Checked By | Aouly_Yan W ﬂ maa% —— <ma§
(external power supply); Third Angle » 1of 1 1/0

A | B | C | D | C



AutoCAD SHX Text
Capture Direction

AutoCAD SHX Text
Kevin

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
--------------

AutoCAD SHX Text
Aouly_Yan

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Model Name:

AutoCAD SHX Text
Projection Type:

AutoCAD SHX Text
Third Angle

AutoCAD SHX Text
Unit:      mm

AutoCAD SHX Text
Scale:

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
Material:

AutoCAD SHX Text
Sheet:

AutoCAD SHX Text
Version:

AutoCAD SHX Text
1/0

AutoCAD SHX Text
1 of 1

AutoCAD SHX Text
Checked By

AutoCAD SHX Text
Designed By

AutoCAD SHX Text
Parameter： 1、Sensor specification： Sensor specification： Image Sensor：AR1335CSSC32SMD20 AR1335CSSC32SMD20 Pixel：1.1um*1.1um 1.1um*1.1um Lens Type：1/3.2 1/3.2 Important Voltage Description: DVDD1.2V (external power supply); 

AutoCAD SHX Text
2 、Lens specification： Lens specification： FOV：74.4°(D);62.7°(H);48.7°(V); 74.4°(D);62.7°(H);48.7°(V); F/NO.：2.2 2.2 TV distortion：<1.5% <1.5% Focal length：3.81mm 3.81mm Composition：5P5P

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kai Lap Technologies Group Ltd

AutoCAD SHX Text
KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR 

AutoCAD SHX Text
Steel Grounding  

AutoCAD SHX Text
FPC Adhesiveless FCCL，EDED

AutoCAD SHX Text
Steel Grounding  

AutoCAD SHX Text
NOTE: 1.The device slave address:0x6C(w);0x6D(r)

AutoCAD SHX Text
DF30FC-30DP-0.4V

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Version 

AutoCAD SHX Text
Information 

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
V1.0

AutoCAD SHX Text
First Version

AutoCAD SHX Text
10-18-2019

AutoCAD SHX Text
V2.0

AutoCAD SHX Text
Change PIN signal and connector

AutoCAD SHX Text
3-9-2021

AutoCAD SHX Text
V2.2

AutoCAD SHX Text
Mipi impedance control 

AutoCAD SHX Text
2-16-2022

AutoCAD SHX Text
Double EMI

AutoCAD SHX Text
Double EMI


ON Semiconductor® Energy Efficient Innovations

Product Overview
AR1335: 13 MP 1/3" CMOS Image Sensor

For complete documentation, see the data sheet.

The AR1335 is a 1/3.2-inch CMOS active-pixel digital image sensor with a pixel array of 4208H x 3120V. The AR1335 digital image
sensor, features breakthrough 1.1€m pixel technology that delivers superior low-light image quality through leading sensitivity,
quantum efficiency and linear full well. This allows image quality that rivals digital still cameras. With a sensor architecture focused
on low power and a high Chief Ray Angle (CRA) for low Z-heights, the AR1335 is ideal for smartphone and other mobile device
applications. It incorporates sophisticated on-chip camera functions such as windowing, mirroring, column and row skip modes, and
snapshot mode. It is programmable through a simple two-wire serial interface. The AR1335 sensor can generate full resolution
image at up to 30 frames per second (fps) and supports advanced video modes including 4K 30fps, 1080P 60fps and 720P 120fps.

Features
* 13MP CMOS sensor with advanced 1.1um pixel BSI technology
« Data interfaces: 2,3 and 4 lane MIPI
* Bit-depth compression available for MIPI: 10-8 and 10-6 to lower bandwidth
» 3D synchronization controls to enable stereo video capture
* 6.8 kbits one time programmable memory (OTPM)

» Programmable controls: gain, horizontal and vertical blanking, auto black level offset correction, frame size/rate, exposure, left-
right and top-bottom image reversal, window size, and panning

» Two on-die phase-locked loop (PLL) oscillators for super low noise performance
* On-chip temperature sensor
» Bayer pattern horizontal down-size scaler
» Simple two-wire fast-mode+ serial interface
For more features, see the data sheet

Applications End Products
* Mobile * Smart Phone
» 4K video capture « Digital Still Camera
* High resolution still capture * PC Camera

« Consumer devices

Part Electrical Specifications

Product Compliance Status Megapixel | Frame Optical Shutter Pixel Size | Output Package
s Rate (fps) | Format Type (um) Interface Type
AR1335CSSC11SMD2  pp_free Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic 1.1 x 1.1 MIPI RGB
0 — Rollin:
Halide free g
AR1335CSSC11SMKA  pp_free Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic  1.1x1.1 MIPI RGB ODCSP-
0-CP — Rolling 63
Halide free
AR1335CSSC11SMKA  pp_free Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic 1.1 x 1.1 MIPI RGB ODCSP-
0-CR — Rolling 63
Halide free
AR1335CSSC32SMD2  ppfree Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic 1.1 x 1.1 MIPI RGB
0 — Rollin:
Halide free 9
AR1335CSSM11SMD2  pp_free Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic 1.1x1.1 MIPI RGB
0 — Rollin
Halide free g
AR1335CSSM32SMD2  ppfree Active CMOS 13 30 1/3.2inch  Electronic 1.1 x 1.1 MIPI RGB
0 — Rolling

Halide free


http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=AR1335
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=AR1335

Application Diagram

Lav
1.8V 13 %ﬂ'
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Serial oaTa Nb—
Interface L*® ¥ SDATA e
DATAZ Pp—
—l  EXTCLE i
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Yy 18V 12V
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For connectivity above:

Motes:

1

TER ] B

All power supplies should be adequately decoupled; recommended cap values are:

— 2.7V:1.0uF and 0.1pF

= 1.2V: 1.0uF and Q.1pF

— 1.8V: 1.0uF and 0.1pF

Resistor value 1.5k is recommended, but may be greater for slower two-wire speed.
This pull-up resistor is not required if the controller drives a valid logic level on SCLE at all times.
Viaa and Vaa_PIX must be tied together.

Internal charge purnp is used for OTPM programming.

Digital and MIP| supply can be tied together

ATEST1/ATEST2 must be left floating.

TEST pin must be tied to DoND.

VoD _SLVS must be connected to DoND through a bypass cap (0.1uF).

For more information please contact your local sales support at www.onsemi.com.

Created on: 9/30/2017



ON Semiconductor Confidential and Proprietary

AR1335:1/3.2-Inch 13Mp CMOS Digital Image Sensor
Features

ON Semiconductor”® ‘ i ’

1/3.2-Inch 13 Mp CMOS Digital Image Sensor

AR1335 Datasheet, Rev. A

For the latest datasheet, please visit: www.aptina.com

Features

* 13 Mp CMOS sensor with advanced 1.1 um pixel BSI
technology

 Data interfaces: two-, three-, and four-lane serial
mobile industry processor interface (MIPI)

* Bit-depth compression available for MIPI Interface:
10-8 and 10-6 to enable lower bandwidth receivers
for full frame rate applications

* 3D synchronization controls to enable stereo video
capture

* 6.8 kbits one-time programmable memory (OTPM)
for storing shading correction coefficients and
module information

* Programmable controls: gain, horizontal and vertical
blanking, auto black level offset correction, frame
size/rate, exposure, left-right and top-bottom image
reversal, window size, and panning

* Two on-die phase-locked loop (PLL) oscillators for
super low noise performance

* On-chip temperature sensor

 Bayer pattern horizontal down-size scaler

 Simple two-wire fast-mode+ serial interface

* Low dark current

e Interlaced multi-exposure readout enabling High
Dynamic Range (HDR) still and video applications

* On-chip lens shading correction

¢ Support for external mechanical shutter

¢ Support for external LED or Xenon Flash

e Extended Flash duration up to start of frame readout

Applications

¢ Cellular phones

* Digital still cameras
* PC cameras

* PDAs

Table 1:

Key Performance Parameters

Parameter

Value

Optical format

1/3.2 -inch 13 Mp (4:3)

Active pixels

4208H x 3120V

Pixel size

1.1um Back Side llluminated (BSI)

Chief ray angle (CRA)

32°

Die size

6.3 mmx5.7 mm

Input clock frequency

6 - 48 MHz

Interface

4-lane MIPI (2- and 3-lane supported);
Max data rate: 1.2Gbps/lane

Subsampling modes | skip2
(column and row) bin2

skip3

bin3

skip4

bin4

skip2bin2
ADC resolution 10 bits, on-die
Analog gain 1x—7.75x
Digital gain Up to 7.98x
Scaler Adjustable scaling up to 8x

Temperature sensor

10-bit, controlled by two-wire serial

I/F

Compression

DPCM: 10-8-10, 10-6-10

3D support Frame rate and exposure
synchronization
Supply |VAA,Vaa PIX|2.6-2.9V (2.7 V nominal)
voltage [vpp IO, 1.7-1.9V (1.8 V nominal)
VoDIO_ANA
VDD, 1.14-1.3V (1.2 V nominal)
VDD_ANA,
VOD_PLL,
VDD_PHY

Power consumption

270 mW at 60°C (TYP) at 13 Mp 30 fps

Responsivity

4700 e /lux-sec

SNRMAX 37dB
Dynamic Range 69 dB
Operating -30°Cto +70°C

Temperature Range
(at junction) - Ty

AR1335_DSRev.A Pub.12/14EN

©Semiconductor Components Industries, LLC,2014
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ON Semiconductor Confidential and Proprietary

AR1335:1/3.2-Inch 13Mp CMOS Digital Image Sensor

Ordering Information

Table 2: Mode of Operation and Power
Power
Consumption
Mode Resolution |Readout Configuration HFOV FPS [mW]
4:3 Snapshot Mode
13 M full resolution 4208x3120 | 13M full mode 100% 30 270
13 M full resolution 4208x3120 | 13M full mode 100% 24 250
VGA 640 x 480 Crop+Subsampling+Scaling 61% 120 190
QVGA 320 x 240 Crop+Subsampling+Scaling 30% 240 165
16:9 Video Mode 30 FPS
4K UHD 3840 x 2160 | Cropping 91% 30 230
4K Cinema 4096 x 2160 | Cropping 97% 30 235
1080p 1920 x 1080 |Crop+Subsampling+Scaling 91% 30 160
1080p LP 1920 x 1080 |Crop+Subsampling+Scaling 91% 30 135
720p 1280x720 | Crop+Subsampling+Scaling 91% 30 140
16:9 Video Mode 60 FPS
1080p 1920 x 1080 |Crop+Subsampling+Scaling 91% 60 210
1080p LP 1920 x 1080 |Crop+Subsampling+Scaling 91% 60 180
720p 1280x720 |Crop+Subsampling+Scaling | 91% 60 175
3M 30 FPS
3M 2000 x 1500 | Crop+Subsampling+Scaling | 95% 30 195
3MLP 2000 x 1500 | Crop+Subsampling+Scaling | 95% 30 170
16:9 Video Mode 120 FPS
720p 1280x720 | Crop+Subsampling+Scaling | 91% | 120 | 260

Ordering Information

Table 3: Available Part Numbers
Part Number Description
AR1335CSSC32SMD20 Bare die

AR1335_DSRev.A Pub.12/14EN

©Semiconductor Components Industries, LLC,2014.




CMOS CAMERA MODULES _

your BEST camera module partner
Aplicaciones de camaras

Piloto de conductor automotriz Transmisién en vivo Video conferencia
Deteccion biométrica de seguimiento ocular Visién de maquina Monitor Agricola
Seguridad de visién nocturna Drones y Deportes Eagle Eyes Cémara interactiva para mascotas

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.
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CMOS CAMERA MODULES _

your BEST camera module partner

Cuadro de referencia de definicion de pines del médulo de camara

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensores de imagen

Seial de clavija

Descripcion

DGND GND tierra para circuito digital
AGND tierra para circuito analogico
PCLK DCK Salida DVP PCLK

XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY

Apagado activo alto con resistencia desplegable interna.

MCLK XVCLK XCLK INCK

reloj de entrada del sistema

RESET RST

restablecer activo bajo con resistencia pull-up interna

NC NULL

no conecta

SDA SIO_D SIOD

datos SCCB

SCL SIO_C SOIC

Reloj de entrada SCCB

VSYNC XVS FSYNC

Salida DVP VSYNC

HREF XHS Salida DVP HREF

DOVDD alimentacion para circuito de E/S

AFVDD alimentacion para el circuito VCM

AVDD alimentacion para circuito analdégico

DVDD potencia para circuito digital

STROBE FSTROBE salida estroboscopica

FSIN sincronizar la sefial VSYNC del otro sensor
SID Entrada de ID del ultimo bit de SCCB
ILPWM indicador de salida de persiana mecanica
FREX exposicion de marco / obturador mecanico
GPIO insumos de propésito general

SLASEL Seleccion de direccion esclava 12C

AFEN El chip CEN habilita el nivel alto activo en el controlador IC VCM

Salida positiva del reloj MIPI

MDNO DNO MDON DATA_N DMO1N

Salida negativa del primer carril de datos MIPI

MDPO DPO MDOP DATA_P DMO1P

Salida positiva del primer carril de datos MIPI

MDN1 DN1 MD1N DATA2 N DMO2N

Salida negativa del segundo carril de datos MIPI

MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P

Salida positiva del segundo carril de datos MIPI

MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N

Salida negativa del tercer carril de datos MIPI

MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P

Salida positiva del tercer carril de datos MIPI

MDN3 DN3 MD3N DATA4 N DMO4N

Salida negativa del cuarto carril de datos MIPI

MDP3 DP3 MD3P DATA4 P DMO4P

Salida positiva del cuarto carril de datos MIPI

MCN CLKN CLK_N DCKN

Salida negativa del reloj MIPI

MCP CLKP MCP CLK_P DCKN

Salida positiva del reloj MIPI

Interfaz paralela DVP

DO DOO YO Puerto de salida de datos DVP 0
D1 DO1 Y1 Puerto de salida de datos DVP 1
D2 DO2 Y2 Puerto de salida de datos DVP 2
D3 DO3 Y3 Puerto de salida de datos DVP 3
D4 DO4 Y4 Puerto de salida de datos DVP 4
D5 DO5 Y5 Puerto de salida de datos DVP 5
D6 DO6 Y6 Puerto de salida de datos DVP 6
D7 DO7 Y7 Puerto de salida de datos DVP 7
D8 DO8 Y8 Puerto de salida de datos DVP 8
D9 DO9 Y9 Puerto de salida de datos DVP 9

D10 DO10 Y10

Puerto de salida de datos DVP 10

D11 DO11 Y11

Puerto de salida de datos DVP 11

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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CMOS CAMERA MODULES _

Prueba de confiabilidad de la camara

your BEST camera module partner

Articulo de inspeccién de confiabilidad

Categoria

Articulo

Método de prueba

Método de prueba

Ambiental

Almacenamiento
Temperatura"

Alto 60°C 96 horas

Camara de temperatura

Ninguna situacion anormal

Minimo -20°C 96 horas

Camara de temperatura

Ninguna situaciéon anormal

Operacion
Temperatura

Maxima 60°C 24 horas

Camara de temperatura

Ninguna situaciéon anormal

Bajo -20°C las 24 horas

Camara de temperatura

Ninguna situacion anormal

Humedad

60°C 80% 24 Horas

Camara de temperatura

Ninguna situaciéon anormal

Choque termal

Maxima 60°C 0,5 horas
Minimo -20°C 0,5 horas
Ciclismo en 24 horas

Camara de temperatura

Ninguna situacién anormal

Fisico

Prueba de caida
(Caida libre)

Sin paquete 60cm

10 veces sobre piso de madera

Eléctricamente funcional

Con paquete 60cm

10 veces sobre piso de madera

Eléctricamente funcional

Test de vibracion

50 Hz Eje X 2 mm 30 min

Mesa de vibracion

Eléctricamente funcional

50 Hz Eje Y 2 mm 30 min

Mesa de vibracion

Eléctricamente funcional

50 Hz Eje Z 2 mm 30 min

Mesa de vibracion

Eléctricamente funcional

Cable de traccion
Prueba de fuerza

Peso de carga 4 kg
60 segundos
Ciclismo en 24 horas

Maquina de prueba de traccion

Eléctricamente funcional

Eléctrico

Prueba ESD

Contacto Descarga 2 KV

Maquina de prueba ESD

Eléctricamente funcional

Descarga de aire 4 KV

Maquina de prueba ESD

Eléctricamente funcional

Test de envejeci-
miento

Encendido/apagado 30 segun-
dos
Ciclismo en 24 horas

Interruptor de alimentacion

Eléctricamente funcional

Conector USB

Encendido/apagado 250 veces

Conectar y desconectar

Eléctricamente funcional

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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CMOS CAMERA MODULES _

Estandar de inspeccion de camara

your BEST camera module partner

articulo de INSPECCION

Método de inspeccién

Estandar de inspeccion

Categoria Articulo
Color El ojo desnudo No se permiten diferencias importantes.
FPC / PCB| Estar rasgado / picado El ojo desnudo No se permite la exposicion a grietas de cobre.
Calificacion El ojo desnudo Claro, reconocible (dentro de una distancia de 30 cm)
Arafiazos El ojo desnhudo No se permite la exposicién interior a grietas
Brecha El ojo desnudo Cumplir con el estandar de altura
Poseedor
Apariencia Tornillo El ojo desnudo Asegurese de que se presenten los tornillos (si los hay)
Dafio El ojo desnhudo No se permite la exposicion interior a grietas
Rascar El ojo desnudo Sin efecto sobre el estandar de resolucion
Contaminacion El ojo desnudo Sin efecto sobre el estandar de resolucién
ente Pelicula de aceite El ojo desnudo Sin efecto sobre el estdndar de resolucion
Cinta de cubierta El ojo desnudo No hay problema de apariencia.
Sin comunicacion Tablero de prueba |No permitido
Pixel brillante Pizarra No permitido en el centro de imagenes
Pixel oscuro Pizarron No permitido en el centro de imagenes
Borroso El ojo desnudo No permitido
Sin iméagen El ojo desnudo No permitido
Linea vertical El ojo desnudo No permitido
Linea horizontal El ojo desnhudo No permitido
Funcion Imagen Fugas de luz El ojo desnudo No permitido
Imagen parpadeante El ojo desnudo No permitido
Moretén Inspection Jig No permitido
Resolucién Chart Sigue el estandar del cuadro de inspeccién saliente
Color El ojo desnudo Sin problema
Ruido El ojo desnudo No permitido
Esquina Oscura El ojo desnudo Menos de 100 px por 100 px
Resolucién de color El ojo desnudo No Issue
Altura El ojo desnudo Sigue la hoja de datos de aprobacion
_ B Ancho El ojo desnudo Sigue la hoja de datos de aprobacion
Dimension
Longitud El ojo desnudo Sigue la hoja de datos de aprobacién
En general El ojo desnudo Sigue la hoja de datos de aprobacion

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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CMOS CAMERA MODULES _

your BEST camera module partner

Soluciones de paquetes KLT

Modulo de camara KLT Completo con pelicula protectora de lentes

Bandeja con Rejilla y Espacio Coloque las camaras en la bandeja

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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your BEST camera module partner

Solucion de paquete de modulos de camara

Bandeja completa de camaras Cubra la bandeja con tapa

Coloque la bandeja en una bolsa antiestatica Aspire la bolsa antiestatica

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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your BEST camera module partner

Solucion de paquete de modulos de camara

Bolsa de vacio sellada con etiquetas
1. Modelo y descripcion 2. Cantidad 3. Fecha de envio 4. Precaucion

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778
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Solucion de paquete de pedidos grandes

Coloque laminas de espuma entre las Las laminas de espuma son un poco mas
bandejas grandes que las bandejas

Coloque las laminas y bandejas de espuma en  Las [dminas de espuma son una caja que se
la caja ajusta perfectamente
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Solucion de paquete para pedidos pequeios

Coloque las laminas y bandejas de espuma en Las [aminas de espuma se ajustan muy bien a
una caja pequeia la caja pequeiia

Paquete en caja pequefia para envio Coloque cajas pequefias en cajas mas grandes
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Solucion de paquete de caja de carbono

Sellar la caja de carbén Caja etiquetada del paquete final

Caja de carbodn lista para su envio
1. Direccion de entrega y numero de teléfono 2. NOmero de cajay fecha de en-
vio 3. Precaucion fragil
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Solucion de paquete de pedido de muestra

Coloque la muestra en una bolsa antiestatica Coloque los conectores en una pequefa bolsa
pequeia antiestatica

Etiquetas de muestra en la bolsa pequefia
1. Modulo de cadmara o modelo de conector 2. Fecha de envio y cantidad
3. Precaucion
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Solucion de paquete para pedidos grandes de conectores

Conectores en una rueda Conectores de etiquetas en la rueda

La rueda encaja perfectamente en la caja Caja de conectores lista para su envio
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Empresa Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) se establecié en 2009, un fabricante impulsado por tecnologia de proxima generacion
especializado en investigacion, disefio y produccion de productos de audio y video. KLT ocupa 20.000 pies cuadrados de plantas
automatizadas con 100 empleados y un rendimiento anual de 30.000.000 de unidades de camaras.

KLT proporciona disefio OEM y ODM, fabricacion por contrato y fabrica productos de camara. Puede proporcionarnos los
requisitos, incluso con un borrador manual, nuestras ventas e ingenieria trabajan juntas para satisfacer sus necesidades. Nos
consideramos su socio a largo plazo en el desarrollo de soluciones practicas e innovadoras.

Nuestro equipo cubre todo, desde el desarrollo del concepto inicial hasta el producto producido en masa. KLT se especializa en
disefio de camaras personalizadas, materias primas, ingenieria electronica, desarrollo de firmware/software, pruebas de
productos y disefio de embalaje. Nuestros experimentados sistemas de suministro estratégico ofrecen una capacidad de
fabricacion soélida y confiable para pedidos de diversos tamafios.

Garantia limitada

KLT ofrece la siguiente garantia limitada si compré los Productos directamente de la empresa KLT o del sitio web de KLT,
www.KaiLapTech.com. Los productos comprados a otros vendedores o fuentes no estan cubiertos por esta Garantia limitada.
KLT garantiza que los Productos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante
un periodo de un (1) afio a partir de la fecha de recepcion del producto (“Periodo de garantia”).

Para todos los Productos que contengan o desarrollen defectos materiales o de mano de obra durante el Periodo de garantia,
KLT, a su exclusivo criterio, podra: (i) reparar los Productos; (ii) reemplazar los Productos por productos nuevos o
reacondicionados (los Productos de reemplazo deben ser de modelo idéntico o equivalente funcional); o (iii) proporcionarle un
reembolso del precio que pago por los Productos.

Esta Garantia limitada de KLT se limita Unicamente a la reparacion y/o reemplazo en los términos establecidos anteriormente.
KLT no es confiable ni responsable de ninglin evento posterior.
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Fuerza KLT

Potente fabrica

Servicio profesional

Entrega prometida
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